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PROCESORY

Intel na zacatku ¢ervna predstavil novou generaci procesort Intel Core,
znamych pod kodovym oznacenim Haswell. Stejné jako predchozi generace
| procesory Haswell jsou vyrabény 22nm technologii, tentokrat ale pozmeé-
nénou. Prinaseji energetickou Usporu a vyssi vypocetni i graficky vykon.

MICHAL BARES

rocesory generace Haswell jsou urceny jak pro

stolni, tak pro mobilni pocitace, pricemz to nej-

lepsi z potencidlu nové architektury vyuziji prave

mobilni zafizeni. Diky fadé novych energetickych

vylepseni maji mobilni Haswelly o polovinu nizsi
spotfebu, coz je vidét ze snizeni TDP, které u modelti Ivy Bridge
¢inilo 35 W, zatimco u srovnatelnych mobilnich Haswelld je to
jen 17 W. Nejuspornéjsi verze budou dosahovat TDP v rozmezi
8 az 10 W, ¢imz se pfi mnohem vys$sim vykonu pfibliZi spotte-
bé procesord urcenych pro tablety (3 az 5 W).

Nova generace Haswell bude obsahovat procesory urcené
pro novou desktopovou patici LGA 1150 i mobilni a desktopové
verze pro ,patici“ BGA (Ball Grid Array). Nejde ale o klasickou
patici — tyto procesory budou napevno priletované k zdkladni
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desce a budou se tak pouzivat hlavné v mobilnich zafizenich
a all-in-one pocitacich. Nova patice LGA 1150 bohuzel znamena
nutnost nakupu nové zakladni desky. Vzhledem k tomu, Ze pro
provoz Haswelltl je potfeba i novy ¢ipset, je to ale vlastné skoro
jedno, zajemci o novy stolni procesor by si novou desku museli
koupit i v pripadeé, ze by Haswell mél stejnou patici jako Ivy
Bridge. Alespon otvory pro chladic zlistaly stejné, takze lze po-
uzit chladice urcené pro stavajici desky s LGA 1155.

Mobilni Haswelly jsou mnohem Uspornéjsi
Procesory Haswell obsahuji fadu novych tuspornych rezimt, které
jim umoznuji rychle zapinat a vypinat jednotlivé ¢asti proceso-
ru. Procesor pracuje se dvéma typy spankovych stavid. Stav
oznacovany jako S se tykd celého systému, zatimco C-stav se tyka
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procesoru. Stavy S se pohybuji od stavu SO, ve

kterém jsou vSechny komponenty zapnuté

a pracuji na plny vykon, az po stav S6, ve kterém

je pocitac v podstaté vypnuty. Pfi bézné praci neni

pocitac prilis vyuzit, jeho procesor se nachazi vétsi-

nu casu v témer klidovém stavu S3 a systém je ulo-

zen do paméti RAM (Suspend-to-RAM). Co se CPU ty-

¢e, ACPI uznava Sest urovni C-stavu, kdy ve stavu CO

jsou vSechny komponenty procesoru zapnuté a ve sta-

vu C6 je vyprazdnéna a vypnuta vyrovnavaci pamét ja-

der (Level-1cache i Level-2 cache), jejiz obsah je ulozen do
pameéti SRAM, a posléze je deaktivovano celé jadro.

Az do nové generace Haswell ale probihalo prepindni

mezi stavy SO a S3 prili§ pomalu. Proto Intel zavadi u pro-

cesorl Haswell jiné usporné stavy, které oznacuje akrony-

mem SOix. Ve stavu SO vétsina cdsti procesoru aktivné od-

pocivd, hodnota ,x“ udavd, do jaké miry je tento odpocinek

hluboky. Pfepindni S-stavl zabere jen milisekundy, takze m-

Ze probihat velmi casto. Intel pouZzil tento typ tsporného sché-

matu poprvé u Atomu Z2460, u procesort Haswell pak tato

technologie zazila premiéru na platformeé Intel Core.

Kromé novych stavli SOix je Haswell vybaven i novymi
C-stavy (od C7 po C10), které maji snizit pohotovostni spotfebu
tohoto procesoru na zlomek spotfeby generace Ivy Bridge. Pra-
vé diky tomu maji v nejuspornéjsim rezimu vydrzet napdjet
a aktualizovat spici zafizeni i po dobu nékolika tydnd. Pri béz-
né praci pak maji umoznit i nejtenc¢im ultrabookiim prinej-
mensim devitihodinovou prdci bez napdjeni.

Vykonnéjsi grafika, .

vypocty jen o trochu rychlejsi

Desktopové i mobilni procesory Haswell maji novy graficky cip.
Prvni desktopovy procesor, ktery jsme mohli jesté pred oficidl-
nim uvedenim procesor vyzkouset, byl osazen grafikou HD
4600 a muzeme potvrdit, Ze je vyrazné vykonnéjsi nez stavajici
Intel HD Graphics 4000. Testovany procesor Intel Core i7-4770K
jsme méli moznost porovnat s jeho pfimym predchidcem, pro-
cesorem Intel Core i7-3770K s integrovanou grafikou Intel HD
Graphics 4000. Oba procesory jsou taktovany na shodnou frek-
venci 3,5 GHz (max. frekvence v turbo rezimu 3,9 GHz), oba maji
Ctyfti fyzicka a ctyfi virtudlni jddra a stejnou kapacitu L2 a L3 ca-
che.Jednd se o desktopové procesory, u kterych je situace trochu
jind nez u mobilnich verzi, a novy Haswell md vy3si TDP nez
starsi Ivy Bridge (u mobilnich procesorti ma novy Haswell zpra-
vidla nizsi TDP nez pfedchozi generace).

Ve vykonnostnim benchmarku PC Mark 7, ktery hodnoti vy-
kon celé PC sestavy, dosahl novy Intel Core i7-4770K cca o 5 pro-
cent vyssiho vysledku — 3 946 bodd, pro srovnani Core i7-3770K
vykadzal 3 784 bodu, takze rozdil celkového vypocetniho vykonu
neni nijak prevratny. V testu Cinebench R11.5 byl vykonnostni na-
skok Core i7-4770K piiblizné 8procentni (8,1 bodu, versus 7,5 bodu).
Nejvetsi rozdil jsme ale zaznamenali pfi méreni grafického vyko-
nu, kde v testu 3DMark Vantage vykazal novy Haswell 6 225 bodd,
oproti 3 960 bodlim predchozi verze. Pouhym okem viditelngjsi
byl pak rozdil ve zpracovani fps v testu hry Resident Evil 5, kde
v rozliSeni 1280 x 1024 bodi a pri vypnutém antialiasingu dosa-
hoval novy graficky cip Intel HD Graphics 4600 vynikajici obno-
vovaci frekvence 50 snimkd za sekundu, zatimco predchozi verze
Core i7-3770K s grafikou HD 4000 dokdzala vygenerovat pouze
38 snimku za sekundu. @ MICHAL.BARES@CHIP.CZ
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NOVA PATICE, JINA DESKA

Procesor Core i7-4770K pouziva novou patici 1150 a Cipset Z87. S nowym procesorem je
tedy nutné koupit i novou desku, (ze ale pouZit chladic pro LGA 1155.

INTEL HD GRAPHICS 4600 - SROVNANi S KONKURENCI

Integrovana grafika HD 4600 pracuje zatim s prvni verzi ovlada-
¢0, takze srovnavat ji s mobilnimi ipy Radeon, které pracuji na
ovérenych driverech, neni Gplné fér, ale momentalné nic jiného
Cinit nemGzeme. Vykonnostni testy ukazuji, ze v benchmarku
3D Mark Vantage grafika HD 4600 s vysledkem 6 225 bod( po-
razila jak Radeon HD7560D (4 882 bodd), tak vykonnéjsi Radeon
HD7660D (5 769 bodU). Posledné jmenovany Cip véak ve hre Re-
sident Evil 5 dosahoval 57 fps a slabsi Radeon HD7560D vykazal
52 fps, coz jsou lepsi hodnoty nez 50 fps Intelu HD 4600.

Grafikou HD 4600 bude vybavena vétsina klasickych desktopo-
vych a mobilnich procesorl s patici LGA. Intel pFipravil i proceso-
ry s .patici” BGA, pro kterou jsou urceny jesté modernéjsi grafic-
ké Cipy Iris 5100 a Intel Iris Pro 5200. Vzhledem k pevnému spo-
jeni téchto procesord a zékladni desky ocekavame, Ze budou tyto
procesory pouzivany hlavné v mobilnich a AIO pocitacich. Mo-
mentalné Intel planuje uvedeni verzi Core i7-4770R, Core i5-
-4670R a Core i5-4570R, tento typ procesort tedy poznate podle
oznaceni ,R". Do uzéavérky jsme bohuZel neméli moZnost osobné
vyzkouset ani jeden z procesorl osazenych novou grafikou HD
5200, z technickych Udajl Lze ale vyCist, Ze by méla byt teoreticky
rychlejsi nez nVidia GeForce GT 650M a GT 750M. To se v3ak tyka
pouze teoretické vykonnosti, uz jen kvili ovladacim a optimaliza-
ci her ocekavame pri redlném hrani lepsi vysledky od nVidie.
Pokud se vam zda roztiidéni grafickych ¢ipl procesort Haswell
zmatené, pak pro Uplnost dodame, Ze lepsi orientaci lze ziskat
sledovanim prizviska GT. Zakladni grafika nejlevnéjsich Haswelld
Core i3 a Core i5 bude mit oznaceni GT1, ale o jejim vykonu zatim
nevime nic, protoze tyto Cipy na trhu zatim nejsou. Stavajici a tes-
tovany graficky Cip HD 4600 nese oznaceni GT2, pod oznacenim
GT3 se skryva grafika HD 5000 s taktovaci frekvenci grafického
Cipu stejnou nebo nizsi nez 1,1 GHz. O néco rychlejsi grafiky
(oznacované HD 5100) maji také prizvisko GT3. Nejvykonnéjsi ver-
ze oznacované Iris Pro 5200 pak nesou kodové oznaceni GT3e.

VSechny podoby integrované grafiky procesort Haswell pod-
poruji DirectX 11.1, OpenCL 1.2 a OpenGL 4.0 a podle prvnich
informaci by podpora OpenCL 1.2v Cipech GT2 a GT3 méla byt
zpracovana primo famdzné a v aplikacich optimalizovanych
pro vyuziti OpenCL a OpenGL by mély byt ¢ipy s mobilni grafi-
kou Intel GT2 a GT3 nékdy az nékolikanasobné vykonnéjsi nez
grafické Cipy Radeon HD 7660D nebo GeForce GT 650M.

PROCESOR INTEL CORE I7-4770K |  INTEL CORE I7-3770K
ARCHITEKTURA Haswell vy Bridge
PATICE LGA 1150 LGA 1155
FREKVENCE/JADRA 3,5-3.9 GHz/4+4 3,5-3.9 GHz/4+4
L2 CACHE/L3 CACHE 4= 756 KB/8 MB 4x 256 KB/8 MB
VYR. PROCES/MAX. TDP 22 nm/84 W 22 nm/77 W
POCET TRANZISTORU/PLOCHA | 14 miliardy/177 mm? | 1,4 miliardy/160 mm?
INTEGROVANA GRAFIKA Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4000
NAMERENE HODNOTY

PC MARK 7 3946 bodd 3784 bodi
CINEBENCH R11.5 8,1 bodu 75 bodu
CYBERLINK MEDIAESPRESSO 6.5 2068 ms 2779 ms
3DMARK VANTAGE 6225 bodd 3960 bodi
RESIDENT EVIL 5 50 fps 38 fps
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